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podtrzymujaca oczyszczane ztoze (3), od dotu potgczong z ruro-
ciagiem (4) sprzezonym z dmuchawg (5), ktérego przestrzen we-
wnetrzna potgczona jest z generatorem (8) ozonu. Pomiedzy gene-
ratorem (8) ozonu, a reaktorem (1) wbudowana jest, jako fragment
rurociagu (4), ptuczka (5) z zalkalizowang wodg do pH 10. Drugie
rozwigzanie tego urzadzenia ma przed wlotem do dmuchawy usy-
tuowany ultradZzwiekowy wytwarzacz aerozolu wody.

(4 zastrzezenia)

Al (21) 403373 (22) 2013 03 29

(51) B23K 35/36(2006.01)
B23K 35/362 (2006.01)
B23K 35/363 (2006.01)

(71) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY,
Warszawa

(72) KOSCIELSKI MAREK: RAFALIK IRENEUSZ;
SITEK JANUSZ; KAROLEWSKI SEBASTIAN

(54) Topnik typu no-clean do lutowania selektywnego

(57) Topnik (typu no-clean) do lutowania selektywnego, charak-
teryzuje sie tym, ze zawiera rozpuszczalnik, korzystnie propan-2-ol
i/lub kwas karboksylowy i/lub kwasy kalafonii, oraz amid organicz-
ny w ilosci co najwyzej 20%.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 403443 (22) 2013 04 05
(51) B23P 17/04(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Krakow

(72) KAWECKI ARTUR; KNYCH TADEUSZ;
MAMALA ANDRZEJ; KWASNIEWSKI PAWEE ;
KIESIEWICZ GRZEGORZ; SMYRAK BEATA;
SIEJA-SMAGA ELIZA

(54) Sposdéb wytwarzania drutéw ze stopéw Cu-Ag

(57) Sposéb wytwarzania drutéw, w tym mikrodrutéw, ze sto-
pow Cu-Ag, zwiaszcza ze stopéw Cu-(3+79)%wag. Ag, polega
na tym, ze materiaty w postaci miedzi i srebra o wysokiej czysto-
$ci chemicznej poddawane sg procesowi topienia w temperaturze
1083+1300°C w tyglu grafitowym umieszczonym w piecu, a nastep-
nie procesowi odlewania ciggtego w temperaturze 1083+1300°C,
w atmosferze gazu obojetnego przy zastosowaniu krystalizatora
grafitowego, w warunkach chtodzenia pierwotnego (chtodzenie
krystalizatora) oraz wtérnego (zakrzepnietego stopu po wyjsciu
z krystalizatora). Tak otrzymany odlew poddany jest obrébce ciepl-
no-mechanicznej.

(15 zastrzezeri)

Al (21) 403444 (22) 2013 04 05
(51) B23P 17/04(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Krakow

(72) KAWECKI ARTUR; KNYCH TADEUSZ;
MAMALA ANDRZEJ; KWASNIEWSKI PAWEE ;
KIESIEWICZ GRZEGORZ; SMYRAK BEATA;
SIEJA-SSMAGA ELIZA

(54) Sposdéb wytwarzania drutéw ze stopédw Cu-Ag

(57) Sposéb wytwarzania drutdw, w tym mikrodrutdw, ze sto-
pow Cu-Ag, zwtaszcza ze stopdw Cu-(8+15)% wag. Ag, polegajacy
na tym, ze materiaty w postaci miedzi i srebra o wysokiej czystosci
chemicznej poddawane sg procesowi topienia w temperaturze
1083+1300°C w tyglu grafitowym umieszczonym w piecu, a nastep-
nie procesowi odlewania ciggtego w temperaturze 1083+1300°C,
w atmosferze gazu obojetnego przy zastosowaniu krystalizatora
grafitowego, w warunkach chtodzenia pierwotnego (chfodzenie

krystalizatora) oraz wtérnego (zakrzepnietego stopu po wyjsciu
z krystalizatora). Tak otrzymany odlew poddany jest obrébce ciepl-
no-mechanicznej.

(15 zastrzezery)

Al (21) 403506 (22) 201304 11

(51) B24B 23/08(2006.01)
B24B 23/06 (2006.01)
B24B 21/02 (2006.01)
B29D 30/52 (2006.01)
(71) SZAFRANSKI PIOTR, Warszawa
(72) SZAFRANSKI PIOTR
(54) Urzadzenie do naprawy opon

(57) Urzadzenie do naprawy opon, zawiera element scierny, kto-
ry stanowi pas szlifierski (2) szlifierki tasmowej (1). Szlifierka tasmo-
wa (1) z pasem szlifierskim (2) osadzona jest ruchomo w ramie pro-
wadzacej (3).

(8 zastrzezen)

Al (21) 403446 (22) 2013 04 05

(51) B27M 3/18(2006.01)
A47B 96/20(2006.01)

(71) TABESKO
SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
todz

(72) POROWSKI JAN

(54) Ptyta meblowa i sposéb wytwarzania
ptyt meblowych

(57) Sposdb wytwarzania ptyt meblowych, w ktérym na pierw-
szej warstwie oktadziny powierzchni gtéwnej z naniesionym na nig
klejem uktada sie sztywna rame, w ktoérej umieszcza sie papierowe
wypetnienie, po czym naktada sie na nie drugg warstwe oktadzi-
ny powierzchni gtéwnej z naniesionym na nig klejem i tak utozone
warstwy prasuje sie uzyskujac ptyte o strukturze komdrkowej cha-
rakteryzuje sie tym, ze ramiaki (21-24) ramy (20) szlifuje sie do znor-
malizowanej wysokosci (h1) od 10mm do 60mm, a papierowe wy-
petnienie (30) przygotowuje sie w postaci wstegi tak, ze z arkuszy
tektury falistej wycina sie, w kierunku prostopadtym do kierunku
fali, paski o szerokosci wiekszej od wysokosci (h1) ramiakdw (21-24)
o wielko$¢ do 0,5mm, ktére to paski taczy sie we wstege, przy czym
wstege ukfada sie kierunkiem fali prostopadle do okfadzin (11, 12)




